ME 17,5 UT/FE TBUS GYBN - Podstawa obudowy PHCENIX

2201562

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201569

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Korzysci

Montaz bez uzycia narzedzi

Obudowa na szyne DIN, Podstawa obudowy z n6zkg metalowg i stykiem FE, wysoka
konstrukcja, ze szczeling wentylacyjna, szerokos¢: 17,6 mm, wysoko$¢é: 99 mm, gtebokos¢:
107,3 mm, kolor: szarobrgzowy (podobne RAL 8019), potaczenie poprzeczne: Lgcznik T-BUS na
szyne DIN (opcjonalnie), ilo$¢ biegunéw - tacznik poprzeczny: 5

Dostepne w szerokosci od 12.5 mm ... 90 mm, mozliwos¢ modutowej rozbudowy

Klasa palnosci VO wg UL 94
Roézne techniki przytgczeniowe

Mozliwo$¢ montazu na szynie DIN

Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN tgcznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Uwaga

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

2201562

10 Szt.

500 Szt.
Produkcja na zaméwienie (bez mozliwosci zwrotu)
ACHAAA
ACHAAA
4055626306001
409

35,908 g
85389099

DE
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Dane techniczne

Wskazowki

Instrukcja montazu

Zalecenie

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzaj obudowy
Seria obudéw
Rodzina produktéw

Konstrukcja

Maks. liczba pinéw

Wykonanie
Z otworem wentylacyjnym

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Szerokos¢
Wysokosc¢
Giebokosé
Gtebokos¢ od gornej krawedzi szyny DIN
Gtebokos¢ od gornej krawedzi szyny DIN do punktu oparcia
czesci gornej
Konstrukcja PCB

Grubosc¢ ptytki drukowanej

Dane materiatu
Kolor (Obudowa)
Klasa palnosci wg UL 94
CTlwg IEC 60112
Materiat obudowy

Jakos¢ powierzchni

PHCENIX
CONTACT

Przestrzegac karty katalogowej rodziny produktow znajdujgce;j
sie w materiatach do pobrania.

Materiat padéw stykowych do fgcznika magistrali galwaniczny
zloto (twarde ztocenie)

Podstawa obudowy
Obudowa na szyne DIN
ME

ME 17,5..

Podstawa obud. ze szczel. wentyl., wymagana
do skompletowania modutu pokrywy obudowy

0)

Podstawa obudowy z ndzkg metalowa i stykiem FE, wysoka
konstrukcja

tak

17,6 mm

99 mm
107,3 mm
100,7 mm
68,5 mm

1,4mm ... 1,8 mm

szarobrgzowy (RAL 8019)
VO

600

Poliamid

bez obrébki
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Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C
Temperatura otoczenia
Wspéitczynnik redukgji
Pozycja montazu

Strata mocy

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C
Temperatura otoczenia
Wspéitczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C
Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukciji
Pozycja montazu

Strata mocy

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C
Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukciji
Pozycja montazu

Strata mocy

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C
Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C
Temperatura otoczenia
Wspdtczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy

Badanie odpornosci na drgania
Specyfikacja pomiarowa
Czestotliwos¢
Predkos¢ przesuwu
Amplituda
Przyspieszenie
Czas pomiaru na 0$

Kierunki pomiaru

20°C
1
pionowa

52W

30°C
0,91
pionowa

4,7W

40 °C
0,81
pionowa

42W

50 °C
0,7
pionowa

36 W

60 °C
0,57
pionowa

3W

70 °C
0,49
pionowa

25W

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150-10 Hz

1 oktawa/min

0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)

29 (58,1 Hz ... 150 Hz)

25h

0sX, YiZ
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Badanie rozzarzonym drutem
Specyfikacja pomiarowa
Temperatura

Czas dziatania

Wytrzymatos¢ na wysokie temperatury / badanie metodg wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa
Temperatura
Czas trwania kontroli

Sita

Trwato$é mechaniczna/beben do préby upadku
Specyfikacja pomiarowa
Wysokos¢ upadku

Czestotliwos¢

Udary
Specyfikacja pomiarowa
Rodzaj udaru
Przyspieszenie
Czas trwania udaru
Liczba udaréw w kazdym kierunku

Kierunki pomiaru

Stopien ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa

Warunki otoczenia
Maks. osiggalny kod IP
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Temperatura otoczenia (montaz)

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Dane PCB

Liczba mocowan plytki drukowanej

Sposéb mocowania PCB
Grubos$¢ PCB

Montaz

Sposéb montazu

Dane opakowania

Rodzaj opakowania

Rodzaj opakowania

PHCENIX

CONTACT

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
850 °C
30s

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
125 °C

1h

20N

DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
50 cm
10

DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Pétsinusioda

159

11 ms

3

0s$ X, YiZ(dod.iuj.)

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

IP20

-40 °C ... 105 °C (w zaleznosci od mocy traconej)
-40°C...55°C

-5°C...100 °C

80 %

1

Modut wsuwany (opcjonalny zatrzask przez blokade
wyciagnigcia PCB)

1,4mm... 1,8 mm

Montaz na szynie DIN

zapakowany w karton

Karton
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RysunKi

Rysunek wymiarowy

W

llustracja poglgdowa prezentujgca wymiary artykutu. llustracja nie przedstawia wybranego produktu. Wiecej szczegétow mozna znalez¢ na

rysunkach produktow w zaktadce ,Do pobrania”.
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Dopuszczenia

¥ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201564

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: E240868
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27182702
ECLASS-13.0 27190601
ETIM
ETIM 9.0 EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl
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Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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